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ASROCK B860M-X

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

Cena celkem:

20.08.25 14:04:07

2 945 K¢

(bez DPH: 2 434 K¢)
3 239 K¢

294 K¢

MBASR0228
90-MXBRX-AOUAYZ

36 més.

Nové zbozi

Popis

ASRock B860M-X - pro univerzalni PC postavené na Intel Core Ultra

Zakladni deska ASRock B850M-X v kompaktnim formatu Micro ATX pfindsi stabilni vykon pro Siroké spektrum
pracovnich Uloh. Modelova fada X je navrzena s ohledem na vysokou produktivitu. Disponuje robustnim systémem
napajeni pro plynuly pfisun energie k procesoriim Intel Core Ultra série 2, ¢imZ podpofi jejich maximalni vykon. Pro

nasazeni opera¢ni paméti slouZi dvojice slotl, které pojmou az 128 GB typu DDR5.
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Deska je déle osazena rozhranim PCle Gen5 Blazing M.2, které nabizi dvojndsobnou Sitku pasma a je idedlIni pro
vysokorychlostni SSD. Design chlazeni obsahuje hlinikovy chladi¢, ktery zajisti efektivni odvod tepla béhem vysoké
provozni zatéze - napfiklad pfi praci s ndaro¢nymi aplikacemi. Pfitomné jsou rovnéz konektory ventilatord a software pro

vyladéni vykonu.




Zakladni deska ASRock B860M-X dba také na patfi¢nou konektivitu. Pfedni port USB 3.2 Genl typu C podporuje
vysokorychlostni prenos dat. Mezi sitové funkce patfi inteligentni platforma Dragon 2.5 Gh/s LAN, kterd zlepSuje sitovy
vykon a zvlddne vsechny pozadavky pracovnikl, tvlrch obsahu i hracl. Dvojice grafickych vystupl pfinasi variabilitu
pfipojeni ke zdroji obrazu.
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Deska je vybavena grafickymi vystupy pro pouZiti s procesory s integrovanym grafickym jadrem. Zakladni deska grafickou
kartu neobsahuje a bez pouziti odpovidajiciho procesoru, budou tyto vystupy nefunkéni.

CPU
Podpora procesor( Intel Core Ultra série 2
Patice LGA1851

Cipova sada
Intel B860

Pamét

2x DDR5 pamétovy slot, podpora az 128 GB
Podpora DDR5 az 9066+(0C) MT/s
Dvoukanalova architektura paméti

Podpora non-ECC, bez vyrovnavaci paméti
Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP) 3.0x
Podpora CUDIMM

Sloty

Intel CPU

1x PCle 4.0 x16 slot
Intel B860 Cipova sada
1x PCle 4.0 x4 slot

1x PCle 4.0 x1 slot

Grafika

1x HDMI 2.1 port, podporujici max. rozliSeni 4K pfi 120 Hz

1x DisplayPort 1.4 port, podporujici max. rozliseni 8K pfi 60 Hz/ 5K pfi 120 Hz
Intel Xe LPG architektura

Ulozisté

Intel CPU

1x Blazing M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCle 5.0 x4 rezim)

Intel B860 Cipova sada

1x Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2230/2242/2260/2280 (PCle 4.0 x4 rezim)
4x SATA 6Gb/s port

Podpora Intel Volume Management Device (VMD)

Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 pro SATA jednotky

usB

1x USB-C 3.2 Gen2x2 port na zadnim panelu

1x USB-C 3.2 Genl port dostupny pres interni USB konektor

5x USB 3.2 Genl port (3 porty na zadnim panelu, 2 porty dostupné pres interni USB konektor)
6% USB 2.0 port (2 porty na zadnim panelu, 4 porty dostupné pres interni USB konektory)

Audio
Realtek ALC897 Codec
7.1kanalové High Definition Audio

LAN
1x Realtek RTL8125BG 2,5Gigabit LAN radic

Interni konektory

1x konektor SPI TPM

1x konektor reproduktoru a Power LED
1x konektor RGB LED pdasku

2x konektor adresovatelného LED pasku
2% 4pin konektor ventilatoru CPU

2x 4pin konektor ventildtoru skiiné

1x 4pin konektor ventilatoru pumpy vodniho chlazenf
1x 24pin ATX hlavni napdjeci konektor
1x 8pin 12V napajeci konektor

1x 4pin 12V napajeci konektor

1x audio konektor predniho panelu



2x USB 2.0 konektor (podporuje 4x USB 2.0 port)

1x USB 3.2 Genl (USB 3.0) konektor (podporuje 2x USB 3.2 Genl port)
1x USB-C 3.2 Genl konektor predniho panelu

1x M.2 slot, E key pro Wi-Fi modul (neni soucasti)

Porty na zadnim panelu
1x HDMI

1x DisplayPort

1x USB-C 3.2 Gen2x2

3% USB 3.2 Genl (USB 3.0)
2x USB 2.0

1x RJ-45

1x tlacitko BIOS Flashback
3x audio jack

Rozméry
24,4 x 21,8 cm
Micro ATX format



